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ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล

เมื่อนำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ 

ตังนั้นจึงทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบพาราเมตริกซ์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ชนิด 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ร่วมกับการเปรียบเทียบเชิงช้อน (Multiple 

comparisons) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที' 1 เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ทำการเชื่อมต่อนั้นเรซิน คอมโพลิตที,ไม่มี 

การปนเป้อนด้วยนั้าลายกับกลุ่มที'ไม,มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างนั้นเรชิน คอมโพ 

ลิตหลังจากที่มีการปนเปีอนด้วยนำลาย แ ล ะ กลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผ ิว ก่อนการเชื่อมต่อโดยวิธีการ 

ต่างๆตามการทดลองทุกวิธี

ส่วนที่ 2 เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที'มีการเตรียมพื้นผิวเรชิน คอมโพลิตที่ 

ปนเป้อนด้วยนั้าลายโดยวิธีการใช้สารยึดติดชนิดโททอลเอทซ์ (กลุ่มที'3-9)

ส่วนที' 3 เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวเรชิน คอมโพลิตที'

ปนเป้อนด้วยนั้าลายโดยวิธีการใช้สารยึดติดชนิดเชลฟัเอทซ์(กลุ่มที่10-14)

ส่วนที' 4 เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที'มีการเตรียมพื้นผิวเรชิน คอมโพลิตที'

ปนเป้อนด้วยนั้าลายโดยวิธีการใช้สารยึดติดชนิดโททอลเอทซ์(กลุ่มที่3-9) และ'ชนิดเซลฟัเอทซ์ 

(กลุ่มที'10-14)

แต่เนื่องจากค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันในส่วนที' 1,3 และ4 ซ่ึงอาจทำให้ 

เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ จึงทำการทดสอบเพิ่มเติม เพ่ือ 

รับรองผลของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของ Brown-Forsythe จากนั้นทำการวิเคราะห์ 

ต่อโดยการเปรียบเทียบเชิงซ้อน ชนิดแทมเฮนลัที2 เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ในส่วนท่ี 2 พบว่า ค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มเท่ากันจึงทำการวิเคราะห์ต่อโดยการ 

เปรียบเทียบเชิงช้อน ชนิดบอนเพ่อโรนิ เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

(* รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแสดงไว้ในภาคผนวก)

ผลการสืกษาและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยสรุปแสดงในตารางที่2 - 5
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิติในส่วนที, า ได้ผล ดังนี้

- กลุ่มที่ทำการเชื่อมต่อชั้นเรชิน คอมโพลิตโดยไม่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลาย (กลุ่มที่'!) มีค่า 

ความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค สงกว่า กลุ่มที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลาย (กลุ่มที่2) กลุ่มท่ีใช้กรด 

(กลุ่มที่ร) และกลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิด เซลฟัเอทช์(กลุ่มที่13,14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(P<0.05) แต่มีค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ไม่แตกต่าง จากกลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิดโททอล 

เอทช์ (กลุ่มที่4-9)และกลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิด เซลฟ้เอทช์(กลุ่มที่10-12) อย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิติ(P>0.05)

- กลุ่มที,ไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพลิตหลังจากที่มีการ 

ปนเปีอนด้วยนํ้าลาย (กลุ่มที่2) มีค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ไม่แตกต่าง จากกลุ่มที่ใช้สา? 

ยึดติดผลิตภัณฑ์ Adper™ Prompt™ (กลุ่มที,14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่า 

ความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ตํ่ากว่า กลุ่มการทดลองกลุ่มที่3 -1 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.05)

ดังที่สรุปผลการศึกษาตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค (เมกะปาสคาล) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และจำนวนในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

1 Control 12 127.6833 23.00003

2 Saliva 12 52.4392b 8.26591

3 Acid (SMP) 12 69.9858 10.52810

4 Bond (SMP) 12 116.32423 11.66815

5 Acid+Bond (SMP) 12 117.7467a 14.32014

6 Prime&Bond (OP-solo) 12 109.96673 8.40491

7 Acid+ Prime&Bond (OP-solo) 12 116.56673 8.89927

8 Prime&Bond (One-Step) 12 117.12503 9.94550

9 Acid+ Prime&Bond (One-Step) 12 103.19583 13.37579

10 Prime (SE) 12 116.2475 3 11.89699

11 Bond (SE) 12 93.25083 19.63379

12 Prime&Bond (SE) 12 111.07003 15.41964

13 Bond (S3) 12 95.1858 9.12136

14 Bond (Adper) 12 55.1467b 14.51982

* กลุ่มทีมตัวอักษรกำกับเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันของค่าที่ได้อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<0.05)
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิต ิในส่วนที่2 ได้ผล ดังนี้

- กลุ่มที่ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพลิตที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้กรด (กลุ่มที่ร) มีค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ดำกว่า กลุ่มที่ใช้สารยึด 

ติดชนิดโททอลเอทซ์(กลุ่มที่4-9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

- กลุ่มที่ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพลิตที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้กรดร่วมกับการใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์Adper™ Scotchbond Multi

purpose™ Plus (กลุ่มที่ร) มีค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค สงกว่า กลุ่มท่ีใช้กรดร่วมกับการใช้ 

สารไพรเมอร์และสารยึดติดผลิตภัณฑ์ONE-STEP®(กลุ่มที'9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ดังที่สรุปผลการศึกษาตามตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคในกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการ 

เชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพลิตที่มีการปนเปีอนด้วยนี้าลายโดยวิธีการใช้สารยึดติดชนิด 

โททอลเอทซ์

กลุ่มที่ กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3 Acid (SMP) 12 69.98583 10.52810

4 Bond (SMP) 12 116.32423 ,b 11.66815

5 Acid+Bond (SMP) 12 117.7467b 14.32014

6 Prime&Bond (OP-solo) 12 109.96673 b 8.40491

7 Acid+ Prime&Bond (OP-solo) 12 116.56673 ,b 8.89927

8 Prime&Bond (One-step) 12 117.12503 b 9.94550

9 Acid+ Prime&Bond (One-Step) 12 103.1958 b 13.37579

* กลุ่มที่มีดัวอักษรกำกับแสดงว่าไม'มีความแตกต่างกันของค่าที'ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต

(p<0.05)
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิต ิในส่วนที่3 ได้ผล ดังนี้

- กลุ่มที่ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซิน คอมโพสิตที'มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้สารยึดติดชนิด เซลฟัเอทช์ผสิตภัณฑ์ Adper™ Prompt™ (กลุ่มที่14) มีค่า 

ความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ตำกว่า กลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิด เซลฟ้เอทช์ผสิตภัณฑ์อื่น (กลุ่มที่ 

10-13) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (PO.05)

กลุ่มที่ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิตทีมการปนเปีอน 

ด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้สารไพรเมอร์ฃองสารยึดติดผลิตภัณฑ์CLEARFIL™ SE BOND X (กลุ่ม 

ท ี่10) มีค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค สงกว่า กลุ่มที่ใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์CLEARFIL™ SE 

BOND X (กล ุ่มท ี่ท) และกลุ่มที่ใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์CLEARFIL™ ร3BOND (กลุ่มที่13) อย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

ดังที่สรุปผลการศึกษาตามตารางที่ 4

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคในกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการ 

เชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายโดยวิธีการใช้สารยึดติดชนิด 

เซลฟัเอทซ์

กลุ่มที่ กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

10 Prime (SE) 12 116.2475 a 11.89699

11 Bond (SE) 12 93.2508 3 ,c 19.63379

12 Prime&Bond (SE) 12 111.0700 a,b c 15.41964

13 Bond (S3) 12 95.1858 a,b 9.12136

14 Bond (Adper) 12 55.1467 bc 14.51982

* กลุ่มที่ม ีต ัวอักษรกำกับเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันของค่าที่ได้อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<0.05)
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิติในส่วนที่ 4 ดังนี้

- กลุ่มที,ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซิน คอมโพสิตทีมการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์Adper™ Prompt™ (กลุ่มที่14) มีค่าความแข็งแรงดึง 

ระดับจุลภาค ไม่แตกต่าง จากกลุ่มที่ใช้กรด (กลุ่มที่ร) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มี 

ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ตํ่ากว่า กลุ่มที,ใช้สารย ึดต ิดชน ิด โททอลเอทซ์ (กลุ่มที่4-9) และ 

กลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิดเซลฟัเอทช์(กลุ่มที่10-13) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

- กลุ่มที่ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซิน คอมโพลิดที่มีการปนเปีอนด้วย 

นํ้าลายด้วยวิธีการใช้กรด (กลุ่มที่ร) มีค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาค ไม่แตกต่าง1จากกลุ่มท่ี'ใช้ 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์CLEARFIL™ SEBONDX (กลุ่มที่ฑ) (p>0.05) แต่มีค่าความแข็งแรงดึง 

ระดับจุลภาค ตํ่ากว่า กลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิด โททอลเอทช์(กลุ่มที่4-9) และกลุ่มที่ใช้สารยึดติด 

ชนิดเซลฟัเอทช์(กลุ่มที่10,12,13) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

- ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของกลุ่มที,ทำการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่าง 

ช้ันเรซิน คอมโพสิตทีมการปนเปีอนด้วยนี้าลายด้วยวิธีการใช้กรดร่วมกับการใช้สารไพรเมอร์และ 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์ONE-STEP® (กลุ่มที่9) และกลุ่มที่ใช้สารยึดติดชนิด เซลฟ้เอทซ์(กลุ่มที่ 

11-13) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)

ดังที,สรุปผลการศึกษาตามตารางที, 5
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ตารางท่ี 5 แลดงค่าเฉลี่ยค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคในกลุ่มที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการ 

เชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิตที,มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายโดยวิธีการใช้สารยึดติดชนิด โท 

ทอลเอทซ์และชนิด เซลฟ้เอทช์

กลุ่มที กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

3 Acid (SMP) 12 69.9858 a b 10.52810

4 Bond (SMP) 12 116.3242 11.66815

5 Acid+Bond (SMP) 12 117.7467 14.32014

6 Prime&Bond (OP-solo) 12 109.9667 8.40491

7 Acid-t- Prime&Bond (OP-solo) 12 116.5667 8.89927

8 Prime&Bond (One-Step) 12 117.1250 9.94550

9 Acid+ Prime&Bond (One-Step) 12 103.1958 c 13.37579

10 Prime (SE) 12 116.2475 11.89699

11 Bond (SE) 12 93.2508 b,c 19.63379

12 Prime&Bond (SE) 12 111.0700 c 15.41964

13 Bond (S3) 12 95.1858 c 9.12136

14 Bond (Adper) 12 55.1467 3 14.51982

* กลุ่มที่มีดัวอักษรกำกับเหมือนกันแลดงว่าใม่มีความแตกต่างดันฃองค่าที่ได้อย่างมีนัยสำคัญทาง 

ลถิต (p<0.05)
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ผลของล ้กษณ ะความล ้มเหลว(Failure mode)

กลุ่มทดลอง Adhesive Cohesive A3.5 Cohesive B2 รวม

Control 11 0 1 12

Saliva 12 0 0 12

Acid (SMP) 12 0 0 12

Bond (SMP) 11 0 1 12

Acid+Bond (SMP) 11 0 1 12

Prime&Bond (OP-solo) 12 0 0 12

Acid+ Prime&Bond (OP-solo) 12 0 0 12

Prime&Bond (One-Step) 12 0 0 12

Acid+ Prime&Bond (One-Step) 12 0 0 12

Prime (SE) 12 0 0 12

Bond (SE) 12 0 0 12

Prime&Bond (SE) 12 0 0 12

Bond (S3) 11 0 0 12

Bond (Adper) 12 0 0 12

รวม 165 0 3 168

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ชนิด ลเตอริโอกำลังขยาย 10 เท่า แลดงลักษณะความล้มเหลวที' 

เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ โดยดูทางด้านข้างของชิ้นงาน แสดงดังภาพที' 12 และ 13
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ภาพที่ 12 แลดงภาพด้านข้างของ 

ช้ินงาน กำลังขยาย 10 เท่าที่มีลักษณะความ 

ล้มเหลวเกิดฃึ้นที่รอยต่อระหว่างวัสดุเรซิน คอม 

โพสิตสี A3.5 และ B2

ภาพที่ 13 แสดงภาพด้านข้างของ 

ช้ินงาน กำลังขยาย 10 เท่า ลูกศรช้ิ ตำแหน่ง 

ความล้มเหลวเกิดขึ้นในเนื้อวัสดุเรซิน คอมโพ 

สิตสี B2

ผลการตรวจด ูด ้วยกล้องจ ุลทรรศน ์อ ิเล ็กตรอนแบบส่องกราด

จากภาพขยายอิเล็กตรอนแบบส่องกราดบริเวณพื้นผิวที่เกิดการแตกหัก ที่กำลังขยาย 

2000 เท่า แสดงในภาพที่14-27

ภาพที่14 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรซิน 

คอมโพสิตที่ทำการเชื่อมต่อโดยไม่มีการปนเปีอนด้วยนื้าลาย (กลุ่มที่ 1) จะเห็นลักษณะพื้นผิวเป็น 

เน้ือของวัสดุเรซิน คอมโพสิต
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\

ภาพที่15 แลดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรชิน 

คอมโพสิตที่ไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อหลังการปนเบื้เอนด้วยนํ้าลาย (กลุ่มที่ 2) จะเห็น 

ลักษณะที่มีความพรุนจากละอองความชิ้นที่ตกค้างบนพื้นผิววัสดุเรชิน คอมโพลิต

ภาพที16

คอมโพลิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเบื้เอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้กรด (กลุ่มที่ 3) จะเห็น 

พื้นผิววัสดุเรชิน คอมโพลิตเรียบขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลาย (กลุ่มที่ 2)
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ภาพที่17 แลดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของ 

ช้ินเรซิน คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้สารยึดติด 

ผลิตภัณฑ์ Adper™ Scotchbond Multi-purpose™ Plus (กลุ่มที 4) จะเห็นลักษณะของลารยึด 

ติดปกคลุมอยู่บนพื้นผิววัสดุเรซิน คอมโพสิต จะลังเกตเห็นว่ามีรอยต่อชัดเจน

ภาพที18 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรซิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรดร่วมกับการใช้ทา 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์Adper™ Scotchbond Multi-purpose™ Plus (กลุ่มที 5) จะเห็นลักษณะ 

ของสารยึดติดปกคลุมอยู่บนพื้นผิววัสดุเรซิน คอมโพสิต โดยรอยต่อไม่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ 

กลุ่มที 6
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ภาพที่ๆ9 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรซิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ 

OptiBond Solo™ Plus (กลุ่มที่ 6) จะไม่เห็นลักษณะของสารยึดติดปกคลุมอยู่บนพื้นผิวอย่าง 

ซัดเจน แต่ลักษณะพื้นผิวมีความละเอียดกว่ากลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ 1) และพบละอองความชิ้น 

ตกค้างเล็กน้อย

ภาพที่20 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรซิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรดร่วมกับการใช้ทา 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์OptiBond Solo™ Plus (กลุ่มที่ 7) จะไม่เห็นลักษณะของสารยึดติดปกคลุม 

อยู่บนพื้นผิวอย่างซัดเจน แต่ลักษณะพื้นผิวมีความละเอียดกว่ากลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ 1)
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คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์

ONE-STEP® (กลุ่มที่ 8) จะไม่เห็นลักษณะของสารยึดติดปกคลุมอยู่บนพื้นผิวอย่างชัดเจน แต่ 

ลักษณะพื้นผิวมีความละเอียดกว่ากลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ 1) และพบละอองความชื้นตกค้างเล็กน้อย

ภาพที่22 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชื้นเรซิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้กรดร่วมกับการใช้ทา 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์ ONE-STEP (กลุ่มที่ 9) จะไม่เห็นลักษณะของสารยึดติดปกคลุมอยู่บน 

พื้นผิวอย่างชัดเจน แต่ลักษณะพื้นผิวมีความละเอียดกว่ากลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ 1)
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คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเป้อนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารไพรเมอร์

ผลิตภัณฑ์CLEARFIL SE™ Bond (กลุ่มที่ 10) ลักษณะพื้นผิวมีความละเอียดกว่ากลุ่มควบคุม 

(กลุ่มที่ 1) และพบละอองความชื้นตกค้างเล็กน้อย

ภาพที่24 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบล่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรซิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเบื้เอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ 

CLEARFIL SE™ Bond (กลุ่มที่ 11) จะเห็นลักษณะของสารยึดติดที่มีพื้นผิวที่ละเอียดกว่าปก 

คลุมอยูบนพื้นผิววัสดุเรซิน คอมโพสิต แยกช้ันไม่ชัดเจน
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คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารไพรเมอร์และสาร 

ยึดติด ผลิตภัณฑ์CLEARFIL SE™ Bond (กลุ่มที่ 12) จะเห็นลักษณะของสารยึดติดที่มีพื้นผิวที่

ละเอียดกว่าปกคลุมอยู่บนพื้นผิววัสดุเรซิน คอมโพสิต แยกช้ันไม่ชัดเจน

ภาพที26 แสดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักซองชิ้นเรซิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ 

CLEARFIL™ ร3 BOND (กลุ่มที่ 13) จะไม่เห็นลักษณะของสารยึดติดปกคลุมอยู่บนพื้นผิวอย่าง 

ชัดเจน และพบละอองความชื้นตกค้างขนาดเล็กกระจายตัวอยู่บนพื้นผิว
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ภาพที่27 แลดงภาพขยายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดบนพื้นผิวด้านที่แตกหักของชิ้นเรชิน 

คอมโพสิตที่มีการเตรียมพื้นผิวหลังมีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ 

Adper™ Prompt™ (กลุ่มที่ 14) จะไม่เห็นลักษณะของสารยึดติดปกคลุมอยู่บนพื้นผิวอย่าง 

ชัดเจน และพบละอองความชิ้นตกค้างขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่บนพื้นผิว
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